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TO-92 塑封封装NPN 半导体三极管。89:956;#<=<#,4%;292,64#9;#%#>?'@(#=:%2,95#=%5A%B !#

 

PC, IC 大,与 S8550 互补。 

C9B+#=D#%;E#FDG#567-: 7 ;,%4&#-%94#09,+#8HII)!#

 

用于乙类推挽功放。 

J7-:919 4#61#-64,%3: #4%E962#9;#5:%22#K#-L2+'-L::#6- 4%,96;!#
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#

放大及印章代码  /  hFE Classifications & Marking 
#

描述  /  Descriptions 

特征  /  Features 

用途  /  Applications  

内部等效电路  /  Equivalent Circuit 

引脚排列  /  Pinning 
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参数#

=%4%7 , 4#

符号#

8&736:#

数值#

%,9;B#

单位#

R;9,#

D6:: 5,64#,6#K%2 #S6:,%B # SDK?# T)# S#
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#

电参数曲线图  /  Electrical Characteristic Curve 
#
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外形尺寸图  /  Package Dimensions 
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印章说明  /  Marking Instructions 
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说明：#

BR：  # 为公司代码 

S8050： # 为产品型号 

C:# # # 为 +"N 分档代码 

****： # 为生产批号代码，随生产批号变化。 

<6, .#

K .# # # # D67-%;&#D6E !#

8H)I).# # =46EL5,#>&- !#

D.# # # # +"N#D:%229195%,96;2#8&736:!#

````.# # # a6,#<6!#D6E G#56E #5+%;B #09,+#a6,#<6!#

#

#
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**** D#
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波峰焊温度曲线图(无铅)  /  Temperature Profile for Dip Soldering(Pb-Free) 

#

说明：# # # # # # # # # # # <6, .#

*、预热温度 (I～*I)℃，时间 Q)～@)2 5b# # # *!=4 + %,9;B.(IP*I)℃G#>97 .Q)P@)2 5!#

(、峰值温度 (II±I℃，时间持续为 I±)!I2 5b# # (!= %A#> 7-!.(II±I℃G#OL4%,96;.I±)!I2 5!#

M、焊接制程冷却速度为 (～*)℃/2 5!# # # #




